
无锡芯朋微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 

（2025 年 4 月） 

证券代码：芯朋微                                  证券简称：688508 

投资者关系活动

类别 

 

特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他   

参与单位名称 

中海基金管理有限公司 

申万菱信基金管理有限公司 

Centerline Investment Management Limited 

金鹰基金管理有限公司 

鹏华基金管理有限公司 

交银施罗德基金管理有限公司 

广东正圆私募基金管理有限公司 

昆仑健康保险股份有限公司 

东吴基金管理有限公司 

嘉实基金管理有限公司 

长城基金管理有限公司 

大成基金管理有限公司 

上海宁泉资产管理有限公司 

君康人寿保险股份有限公司 

圆信永丰基金管理有限公司 

长城财富保险资产管理股份有限公司 

华泰柏瑞基金管理有限公司 

中信证券股份有限公司 

民生证券股份有限公司 



中泰证券股份有限公司 

上海睿郡资产管理有限公司 

中国国际金融股份有限公司 

平安证券股份有限公司 

国海证券股份有限公司 

中邮证券股份有限公司 

招商证券股份有限公司 

富国基金管理有限公司 

融通基金管理有限公司 

华泰资产管理有限公司 

永赢基金管理有限公司 

循远资产管理（上海）有限公司 

国联民生证券股份有限公司 

东兴基金管理有限公司 

国信证券股份有限公司 

华宝基金管理有限公司 

国新国证基金管理有限公司 

东方基金管理股份有限公司 

东莞证券股份有限公司 

杭银理财有限责任公司 

朱雀基金管理有限公司 

Pinpoint 

兴业证券股份有限公司 

Pleiad Investment Advisors Limited 

上海常春藤私募基金管理有限公司 

红杉资本股权投资管理（天津）有限公司 

创金合信基金管理有限公司 

上海国泰君安证券资产管理有限公司 

华安基金管理有限公司 



上海迈维资产管理有限公司 

华泰证券股份有限公司 

华创证券股份有限公司 

国泰基金管理有限公司 

长安基金管理有限公司 

泰信基金管理有限公司 

上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙） 

上海季胜投资管理有限公司 

中银基金管理有限公司 

中信建投基金管理有限公司 

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 

兴业基金管理有限公司 

上海聆泽投资管理有限公司 

景顺长城基金管理有限公司 

红土创新基金管理有限公司 

富荣基金管理有限公司 

大家资产管理有限责任公司 

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 

敦和资产管理有限公司 

国联基金管理有限公司 

海富通基金管理有限公司 

广发基金管理有限公司 

汇丰晋信基金管理有限公司 

中信保诚基金管理有限公司 

新疆前海联合基金管理有限公司 

财通证券资产管理有限公司 

深圳市坚果基金管理有限公司 

上海五地私募基金管理有限公司 

Willing Capital 



银华基金管理股份有限公司 

太平资产管理有限公司 

中原农业保险股份有限公司 

仁桥（北京）资产管理有限公司 

华富基金管理有限公司 

海南进化论私募基金管理有限公司 

太平洋证券股份有限公司 

财通证券股份有限公司 

万家基金管理有限公司 

西部利得基金管理有限公司 

招商基金管理有限公司 

长信基金管理有限公司 

兴全基金管理有限公司 

大成基金管理有限公司  

泰康基金管理有限公司 

时间 

2025年 4月 16日 20:00 

2025年 4月 23日 13:30 

2025年 4月 24日 10:00 

2025年 4月 25日 13:30 

地点 电话会议、基金公司 

上市公司接待人

员姓名 

董秘、财务总监  易慧敏   

证券事务代表孙朝霞 

投资者关系活动

主要内容介绍 

 

一、公司基本情况介绍 

公司主要产品为功率半导体，主要包括 ACDC 电源产

品线、DCDC 电源产品线、Digital PMIC 电源产品线、驱

动产品线、功率器件产品线和功率模块产品线等六大类，

全面覆盖智能家电、智能终端的充电器适配器、光伏/储能

/充电桩、智能电网、工业电机、AI 计算等众多领域。 

    2024年公司在销售额和利润端都取得显著增长，总体



营收 9.65亿，比 2023 年度增长 23.61%，分季度营收分别

为 2.03、2.40、2.53和 2.57亿元，逐季攀升。全年净利

润 1.1亿元，同比增加 87.18%，扣费后净利润 7300万元，

同比增加 117.88%。主要系公司以行业领先的高压 AC to 

DC为入口，推进高低压驱动芯片、数字电源芯片、智能功

率器件和模块营收，上述产品线较 2023年增长 71%，销售

额达 2.3亿元。 

2025年一季度，公司销售额再创新高，单季度营收超

过 3 亿元，同比增长 48.23%，净利润 4107 万元，同比增

长 72.54%，扣非净利润 3460万元，同比增长 116%。主要

系一季度公司坚持“PowerSemi Total Solution”战略，

高/低压驱动芯片、数字电源芯片、智能功率器件及模块等

新产品同比增长 120%以上，从而推动营业收入增加。 

 

二、 主要问题及回复 

1、公司产品目前大概有多少的料号？ 

目前公司已开发超过 1,720个型号的产品，在高低压

集成半导体技术领域处于行业领先地位，曾在国内率先开

发成功并量产了多款 700V~1700V 高低压集成的电源和

驱动芯片。 

2、公司新产品的进展情况？ 

2024年公司持续推进新产品线拓展，扩大下游行业应

用范围，推出逾百款新品，其中高/低压驱动芯片 28款、

数字电源芯片 5款、智能功率器件及模块 11 款、电源芯

片 70 余款。公司在多项新技术领域取得关键突破和丰硕

成果，包括内嵌数字控制的集成 Buck/Boost/高压隔离半

桥芯片、12相数字控制器及 70A DrMOS套片、内嵌数字算

法的 BLDC 电机驱动芯片、功能安全 ASIL-D 车规主驱芯

片、车载 LED大灯用低纹波调光 BUCK 控制器芯片、150V 



大电流理想二极管控制器芯片、多协议兼容的环路内置集

成快充协议芯片等产品陆续验证送样，部分已进入试产和

量产。未来两年上述应用于新能源、机器人和 AI 计算新

兴领域的新产品，将推动公司实现阶梯式显著增长。 

    3、2024年度，公司知识产权情况？ 

公司注重功率集成电路的工艺、器件、电路、封装、

测试和应用的全技术链创新，公司累计获得 329 项知识产

权有效授权。其中 2024 年度新增授权专利 29 项，新增集

成电路布图登记 25 项，其中新器件工艺封装技术类占比 

18%，驱动技术类占比 35%，电源技术类占比 47%。 

5、公司目前研发人员占比？ 

截至 2024 年末，公司研发人员达到 277 人，占公司

员工比例 72.89%。 

6、2024年度公司三个主要市场的营收情况？ 

2024年度，分市场来看，家电市场营收 6.2 亿元，同

比增长 28.73%，毛利率 38.65%；标准电源市场营收 1.74

亿元，同比增长 19.08%，毛利率 24.12%；工业市场营收

1.65亿元，同比增长近 14.32%，毛利率 44.36%。 

7、公司的市场发展战略？ 

公司长期坚持和高度看好“半导体能源赛道”，以全

面覆盖智能家电、电力能源、智能终端、工业控制和 AI计

算等五大重点市场应用领域的功率半导体需求为战略市

场目标。公司工业领域自 2015 年开始布局，以工业电表

为起点，经过多年发展，2024年工控功率芯片进一步加大

研发投入，已拓展到更多的工业应用领域，包括数据中心、

服务器、基站、光伏逆变器、储能等大功率工业场景。未

来三年，基于全面升级的 Smart-SJ、Smart-SGT、Smart-

Trench、SmartGaN的全新智能功率芯片技术平台，公司将

推出更多面向工控市场的先进集成功率半导体产品。 



 

附件清单（如有）  

日期 2025.4 

 


